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Abstract (en)

The device has switching units (31, 32) on a support unit (3), and an intermediate switching unit (33) provided between the switching units.
Actuating units (13, 14) actuate the switching units (31, 32) when an operating unit (1) is tilted around respective tilt axis, and a third actuating
unit (15) actuates the intermediate switching unit when the operating unit is tilted around an intermediate tilt axis. Spring units (2) act between the
operating unit and the switching unit (31), the operating unit and the switching unit (32), and the operating unit and the intermediate switching unit.

Abstract (de)

In einer Schaltvorrichtung mit einer Bedieneinheit (1) und einem Tragerelement (3), auf dem erste Schaltmittel (31), zweite Schaltmittel (32) und
dazwischen Zwischenschaltmittel (33) beabstandet voneinander angeordnet sind, sind durch eine erste Kippbewegung der Bedieneinheit (1) um
eine erste Kippachse die ersten Schaltmittel (31) betatigbar, durch eine zweite Kippbewegung der Bedieneinheit (1) um eine die erste Kippachse
kreuzende zweite Kippachse die zweiten Schaltmittel (32) und durch eine Zwischenkippbewegung der Bedieneinheit (1) um eine in einem Winkel zu
der ersten Kippachse und der zweiten Kippachse angeordnete Zwischenkippachse die Zwischenschaltmittel (33). Die Schaltvorrichtung weist weiter
Betatigungsmittel (13, 14, 15) auf, mittels derer bei der ersten Kippbewegung im Wesentlichen ausschliesslich die ersten Schaltmittel (31) betéatigbar
sind, bei der zweiten Kippbewegung im Wesentlichen ausschliesslich die zweiten Schaltmittel (32) und bei der Zwischenkippbewegung im
Wesentlichen ausschliesslich die Zwischenschaltmittel (33). Es kann so gewahrleistet werden, dass bei jeder der beschriebenen Kippbewegungen
jeweils genau ein Schaltmittel betétigt wird.
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